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Uso basico de Sala Limpia y preparacion
de muestras

Microcredencial 3 ECTS (10h aula + 20h lab.)

CATEDRA UPM - INDRA en MICROELECTRONICA

/ :QUE APRENDERAS EN ESTE CURSO?

1. Conceptos basicos de una sala limpia.

2. Diseiio, instalaciones, caracteristicas técnicas y
mantenimiento de una sala limpia.

3. Requisitos de seguridad y de funcionamiento
en una sala limpia por parte de los usuarios.

4. Procesos de limpieza de superficies
semiconductoras en procesado de dispositivos
electronicos.

5. Técnicas de grabado de dispositivos
electronicos: secos y himedos.

6. Técnicas de singularizacion de chips partiendo
una oblea: Laser, disco abrasivo clivaje.

7. Pulido de dispositivos y obleas.

8. Te.cnlcas‘de monitorizacion de! eroces’ado de ~y Y .
chips: microscopia optica, perfilometria, \
interferometria. /( PRECIODELA @

) ) ) MATRICULA 100%  /

9. Micro-soldadora por ultrasonidos: pisada y \'~GRATUITO. FINANCIADO )
bola. POR CATEDRA '\

* UPM-INDRA

10. Introduccion a sistemas de vacio y circuitos de \\ J

refrigeracién. N /~

Del 21/10/2024 al 20/12/2024 (solo L y V) de 17:30h a 19:30h

9 PRESENCIAL. Laboratorios del ISOM y aulas de la ETSI Telecomunicacion
DA comunidad.microelectronica@upm.es
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